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Workshop 2, Bauelemente

Es werden die Anforderungen und Probleme rund um die aktiven und
passiven Bauelemente diskutiert

- Lotbarkeit und Lotwarmebestandigkeit
- Kennzeichnung und Verpackung

- Verfugbarkeit und Zuverlassigkeit

- Prufbarkeit

Moderator: Dr. Friedrich-Wilhelm Wulfert / Freescale

Kurzbeitrag: Harald Grumm / Christian Koenen
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® Erfullung der Funktion

® Dokumentation

® Unkomplizierter Einsatz in der Fertigung

® gute Verflugbarkeit Uber einen langen Zeitraum
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® Erfullung der Funktion & Dokumentation
- Bauelementauswahl
- Informationen fir die Fertigung
- Dokumentation oft unvollstandig
- Layoutvorschlage teilweise nicht brauchbar
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Anforderungen an Bauelemente
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® Unkomplizierte Verarbeitung
Layouter & Fertigung arbeiten eng zusammen

Freigabe neuer Bauelemente
« Definition der Lotmenge

* Benetzungstest
(Benetzungswaage, Dipp & Look, Probeldtung)

grobe Raster sind leichter zu verarbeiten

Layoutregeln befolgen (z. B. gleichmaldige Cu-
Verteilung, Freiflachen flllen)

Inspektionsmaoglichkeit der Lotverbindung
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® gute Verflgbarkeit Gber einen langen Zeitraum
- Bevorratung fur Ersatzteilauftrage
- Langzeitlagerung von Bauteilen oder Baugruppen?
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® Miniaturisierung bel
gesteigerter Produktfunktionalitat

® Enge Kommunikation aller beteiligten
Parteien stellt unsere Chance auf einen
Wettbewerbsvortell dar.

® Klarung der
Anforderungen & Moglichkeiten




Meater idieen fir guaigidgenecipteduktion - _— *
Etélitgsfakpoo Mecsch e

Vielen Dank fur
lhre Aufmerksamkeit



